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Funkcni vzorek

Modul binarnich vystup(

vV souladu s definici uvedenou v dokumentu

Uradu viady CR, &j.: 6951/2012-RVV

#2 é’ g g g g g 27— e ,Metodika hodnoceni vysledkl vyzkumnych
] organizaci a hodnoceni vysledkl ukonéenych
programu (platna pro léta 2010 a 2011 a rok
2012)" je uplatiiovan funkéni vzorek ,REMCS

modul binarnich vystupt®“.

v" Funkéni vzorek vznikl v pfimé souvislosti
s feSenim projektu €. CZ.1.05/2.1.00/03.0094

v~ Modul binarnich vystupt slouzi jako rozsitujici
modul karty ,Open Interface® modularniho
systétmu REMCS. Tento modul obsahuje 8
aktivnich  spinacli  rozdélenych do 4
galvanicky oddélenych bariér. Kazdy spinac
muze spinat proud do 3A pii maximalnim
napéti 32V. Lze spinat induktivni i kapacitni
zatéz. Spina¢ je trvale zkratuvzdorny,
obsahuje nadproudovou i tepelnou ochranu a
aktivni omezeni zaporného zakmitu pfi

rozpinani induktivni zatéze.
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